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SOITEC ET SUMITOMO ELECTRIC SIGNENT UN ACCORD DE LI CENSE
PORTANT SUR LA TECHNOLOGIE SMART CUT ™

Il s'agit d’'une étape majeure dans le partenariabreclu par les deux entreprises en vue de
développer le marché des plaques en nitrure deigadlpour applications d’éclairage par diodes
LED de haute performance

Bernin, France et Osaka, Japon, le 21 février 2023oitec (Euronext), un leader mondial de la
génération et de la production de matériaux seméigcteurs d’extrémes performances pour
I'électronique et I'énergie, et Sumitomo Electmclustries, Ltd., 'un des premiers fournisseurs
mondiaux de semi-conducteurs composés, annoncsigiiature d’un accord de licence et de transfert
de technologie dans le cadre dugquel Sumitomo Edaditisera la technologie propriétaire de tramnsfe
de couches Smart Cut™, développée par Soitec,fabuquer des plaques avancées en nitrure de
gallium (GaN). Cette annonce marque une nouvedipeetlé dans I'alliance stratégique conclue par
les deux entreprises en décembre 2010 pour valdggpertise de Sumitomo Electric en technologie
des matériaux et la technologie unique de trandéedouches Smart Cut développée par Soitec, dans
le but de développer le marché mondial des substraGaN utilisés dans les applications d’éclairage
par diodes électroluminescentes (LEDs) de hauferpeance.

Le programme de développement entre Soitec et SmuiElectric a déja permis de démontrer la
possibilité de fabriquer des substrats avancés &afjuatre et six pouces dans le cadre d’'un
environnement de production pilote. Des couchesitdare de gallium ultra-minces et de haute qualité
ont été transférées de maniere répétée a partie deule plague source sur plusieurs substrats
développés par Sumitomo Electric. Les plaques a&emainsi obtenues affichent des fonctionnalités
supérieures moyennant un coQt de production réélyiint désormais démontré la faisabilité du
processus deéechnologie de transfert sur le GaN, Sumitomo Eleea a présent industrialiser le
produit et investir dans la technologie Smart Cut.

« Cette annonce représente uneincée tres importante dans le développement des matéritilisés

pour le marché des sersbnducteurs composés, et une premiére étape da@pleiement de notre
stratégie», a déclaré Frédéric Dupont, directeur de lastivi Specialty Electronics de SoitedC'est

la premiere fois que nous licencions notre techgiel@mart Cut pour exploiter un matériau de base
onéreux et réutilisable, dans le but de proposee &ecteur un processus économiquement viable. Les
succeés enregistrés par Sumitomo Electric dansveldppement de matériaux innovants, auxquels
s'ajoute une expertise interne dans le domainegedduction, constituent autant d’atouts clés pour

le développement des substrats les plus écononpgsegles pour réaliser des LEDs de haute
gualité.»

Yoshiki Miura, directeur général de la division Maaux Semi-conducteurs Composés de Sumitomo
Electric, a ajouté : &£n combinant deux technologies innovantes, la teolgie Smart Cut de Soitec

et nos substrats GaN de haute qualité et de laigmétre, nous sommes en mesure de proposer des
solutions a forte valeur ajoutée aux fabricantd @s. Unique en son genre, la technologie de
transfert de matériaux développée par Soitec pedae€utiliser plusieurs fois des plaques de GaN et
ainsi de réduire de maniére significative le coés dnatériaux GaN de haute qualité utilisés pour des
applications produites en grands volumes.



La technologie Smart Cut de Soitec a été développémllaboration avde CEA-Léti
(France), I'un des premiers laboratoires de redteeen microélectronique au monde. Cette
technologie est fondée sur I'association de I'imf#on d’ions légers et du collage par adhésion
moléculaire pour, respectivement, définir et tréaresf des couches monocristallines ultrafines, d’'un
substrat donneur a un substrat support. La techimofmart Cut agit comme un scalpel a I'échelle
atomique, permettant de traiter les couches acitiMEpendamment du substrat mécanique qui les
supporte. Cette technologie permet de développaoudeelles familles de plagues standard et semi-
personnalisées. Elle a été adaptée par Soitedgppuoduction en série et son exploitation est a
présent protégée a l'international par plus de@H@vets détenus ou contrbélés par Soitec.
Aujourd’hui, Soitec utilise la technologie Smartt@our fabriquer des substrats avancés qui sont
utilisés par les principaux fabricants mondiauxcileuits intégrés. Soitec détient I'exclusivité des
droits d'utilisation et de licence de cette teclogid auprés des fournisseurs de procédés et de
matériaux tierce partie.

A propos de Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Sumitomo Electric Industries, Ltd. concoit, fabikget commercialise des composants, des cables, des
fibres optiques, des circuits électroniques avartées pieces automobiles. Grace a des stratégies
fructueuses de recherche et de diversification,i®umo Electric s’est imposé comme I'un des leaders
mondiaux & la pointe de la révolution des sectdardnformation et de la communication. Ses
moyens de recherche et ses capacités industrilelpsemier plan dans le domaine de la technologie
optique continuent & se développer et viennenbreef le portefeuille de produits de la société tou
en préservant un niveau de fiabilité a la point&iddustrie. Sumitomo Electric est présent dansspl

de trente pays ou elle emploie plus de 200 00®@pees. Au titre de I'exercice clos en mars 2012,
Sumitomo Electric a réalisé un chiffre d’'affaire=t de 25 milliards de dollars. Pour tout complément
d’informations :http://global-sei.com
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A propos de Soitec

Soitec(Euronext Paris) est une entreprise industrieliernationale dont le cceur de métier est la
génération et la production de matériaux semi-cotedus d’extrémes performances. Ses produits, des
substrats pour circuits intégrés (notamment a daseOl - Silicium On Insulator) et des systemes
photovoltaiques a concentration (CPV), ses teclgntdSmart Cut™, Smart Stacking™ et
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaximenun leader mondial. Soitec reléve les défis de
performance et d’efficacité énergétique pour ungelpalette d’applications destinées aux marchés de
linformatique, des télécommunications, de I'élecigue automobile, de I'éclairage et des centrales
solaires a forte capacité. Soitec a aujourd’huiidgdantations industrielles et des centres de R&D
France, & Singapour, en Allemagne et aux Etats-Das informations complémentaires sont
disponibles sur le site Interngtvw.soitec.com
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